Vhodné pro DIL (DIP) integrované obvody (Siroké i izké) | Rozte¢ pind 2,54 mm (0.1 inch) | Rozvedené
PT00S napajeni skrze cely ploény spoj | Pii¢né i podélné rozvedené pajeci ploky | Moznost zapéjet SOICS,
SOIC16 a ostatni SMD soucastky 1206, 0805, 0603 ... | Rozméry DPS 200x100 mm © Tipa 10.2015
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youtube.com/stavebnicetipa, facebook.com/stavebnicetipa, stavebnice.tipa.eu

Navrh DPS: Richard Vacula posledni revize 10.2015

uvoD
Zakoupili jste si univerzalni plo$ny spoj, ktery je uréen pro experimentalni &i rlzna zkusebni zapojeni. PloSny spoj
se z velké Casti sklada z kratkych cest s rozteci 2,54 mm, je tak pfimo uren pro integrované obvody v pouzdrech DIL
(DIP). DPS je navrzena tak, aby bylo mozné pouzit jak tzv. ,0zké®, tak i tzv. ,Siroké® .

integrované obvody. Skrze cely plosny spoj jsou rozvedeny dlouhé cesty, které je
vyhodné pouzit jako napajeci. Diky spravné vzajemné vzdalenosti téchto
napajecich cest je mozné umistit blokovaci SMD kondenzatory pfimo mezi né. =
Zvlastnosti je levy horni roh, ktery je ur€en pro SMD soucastky. Je mozné '
pouzit integrované obvody typu SOIC8 nebo SOIC16, pfipadné
SOIC14. Na okolni malé plosky je mozné umistit rizné SMD
soucastky, jejichz velikost mize byt v rozmezi 1206 az
0402. Samozfejmé je mozné umistit i rdzné jiné
velikosti, zaleZi na konkrétnim kusu.

PloSny spoj jsme navrhli jako co mozna
nejuniverzalngjsi, véfime tak, Zze zde nalezne své
misto témeér kazda soucastka. Zalezi tak uz pouze
na konstruktérovi, jaké misto zvoli.

(Soucasti PT008 nejsou zadné soucastky, pouze
samotny ploSny spoj)
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